
R8 年度 モノづくり関連展示会 出展企業募集のご案内 

公益財団法人かごしま産業支援センターでは、県内中小製造業者の販路開拓支援

として、モノづくり関連展示会への共同出展事業を実施しています。 

展示会での技術 PR や企業マッチング、商談会招へい、取引あっせん等を通じて取

引拡大を支援します。 

令和 8 年度（2026 年度）のうち、まずは 7 月開催の 2 展示会について、出展企

業の募集を開始します。皆様の積極的なお申込みをお待ちしております。 

１．募集対象企業 

当センターの取引あっせんに登録されている県内中小製造業者。 

２．募集の展示会（７月開催分） 

展示会名 会期 会場 

第 38 回ものづくりワールド［東京］ 

 「第 1 回ものづくり NEXT」 
 7.１［水］ ～３［金］ 東京ビッグサイト 

課題解決 EXPO 

 「中小企業テクノフェア in 九州 2026」 
 7. ８［水］ ～１０［金］ 北九州メッセ 

３．出展形態および会場での対応 

第 38 回ものづくりワールド ［東京］ 

展示品の陳列、会期中の来場者対応、撤収・返送作業まで、原則として各社で対

応をお願いします。会期中は、来場者への説明対応等を行ってください。 

中小企業テクノフェアｉｎ九州 2026 

展示品の陳列、会期中の来場者対応、撤収・返送作業まで、原則として当センタ

ー職員が代行します。自社担当者の現地派遣は必須ではありませんが、ブースでの

直接営業を希望される場合は別途ご相談ください。 

４．出展スペース・内容 

ス ペ ー ス ： 1 社につき 60cm～100cm 四方程度（出展社数により調整）。 

展示方法  ： 貴社の「加工サンプル品」を展示し、技術力等を PR。 

加工分野例 ： 機械加工、治工具製作、板金加工、樹脂加工等。 



５．費用負担 

出展小間料、ブース装飾費用は、当センターが負担いたします。 

【各社でご負担いただく費用】 

・展示物の配送料（自社⇔会場間）、 

・現地対応に係る自社担当者の旅費（派遣する場合） 

・追加の電気工事費等（個別で発生する場合のみ） 

６．取引拡大への事後協力義務 

本事業の成果を最大限に高め、県内企業全体の取引拡大に繋げるため、以下の協

力をお願いします。 

情 報 の共 有： 展示会で得られた来場者情報（名刺コピー、発注ニーズ等）を当セ

ンターへ提供してください。 

取引拡大支援： 提供いただいたデータに基づき、当センターが発注企業へ商談会

への参加要請を行うなど、継続的なフォローアップを実施します。 

経過・結果報告： 展示会終了後の商談の進捗状況および成約結果について、適宜

ご報告をお願いします。 

※申込多数の場合は、加工分野のバランス等を考慮の上、選考により決定します。 

７．【参考】 今後の出展予定（後日改めて募集） 

以下の展示会についても R8 年度内の出展を予定していますが、今回は募集対象

外です。後日、改めて募集案内を行います。 
展示会名 会期 会場 

第５回ネプコン ジャパン［東京/秋］  ９. ９［水］ ～１１［金］ 幕張メッセ 

第３回［九州］半導体産業展  ９.３０［水］ ～１０．１［木］ マリンメッセ福岡 

第 29 回ものづくりワールド［大阪］ 

 「第２９回機械要素技術展」 
 １０.７［水］ ～９［金］ インテックス大阪 

モノづくりフェア 202６  10.14［水］ ～１６［金］ マリンメッセ福岡 

第９回ネプコン ジャパン［名古屋］  １１.２５［水］ ～27［金］ 愛知県国際展示場 

８．応募方法および締切 

出展を希望される場合は、所定の申込書に必要事項を記入の上、以下の宛先まで

メールにて送付してください。 

応募締切： 令和 8 年５月１５日（金） 17 時必着 

提 出 先： 公益財団法人かごしま産業支援センター 

取引振興課 担当：内木場、迫田 torihiki@kisc.or.jp 

mailto:torihiki@kisc.or.jp
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